
 ROADMAP „LEADFREE“ 
 Umsetzung RoHS 2002/95/EG 
 
  
 
 Q1/2004 Start Projekt „BLEIFREI“ mit Projektteam aus den Bereichen: 
  Produktion, Beschaffung, Technik, Qualitätssicherung und  
  Geschäftsleitung 
 
 Q2/2004 Anschreiben Unterlieferanten zur Statuserfassung 
  Und Information über Projektfahrplan 
 
 Q3/2004 Verifizierung Prozessfähigkeit, Einstart Umsetzung: 

- Materiallogistik, U-Lieferantenabsprachen,  
EDV-Systemanpassung, Lagerbuchungen und Artikelkennzeichnung  
Mit Bleifrei-Kennung  

- Entwicklung, Design-In, Zuverlässigkeit 
- SMT-Bestückung, SMT-Lötverfahren, Zuverlässigkeit Lötung 
- THT-Wellenlötverfahren, Zuverlässigkeit Lötung 
- Manuelle Lötung, Zuverlässigkeit Lötung 
 

 Q4/2004 Beschaffungspräferenz für Bleifreiprodukte 
  - Leiterkarten, SMT-Bauteile (ausser BGA), THT-Bauteile, … 
 
 Q2/2005 Prozessbeherrschung, Schulung: 

- Materiallogistik Trennung Bleifrei – verbleit 
- Entwicklung Rahmenbedingungen 
- SMT-Lötverfahren Dampfphase 
- SMT-Lötverfahren Reflow-Konvektion 
- THT-Wellenlötverfahren 
- Manuelle Lötung 
- Prüfverfahren 

 
 Q3/2005 Materialannahme „nur“ noch Bleifrei – außer bes. Anforderungen 
 
 Q4/2005 Prozessfähigkeit durchgängig 
  Richtlinie 2002/95/EG umgesetzt  

Pb 


